FICHA TECNICA

B soLpaDURA ELECTRONICA SIN PLOMO, 1,0 MM @, 500 G

Ndmero de articulo: 150156

Soldadura electronica sin plomo sequn DIN 29453, S-Sn 99,3
Cu 0,7, con fundente de resina activa, no corrosiva sobre met-
ales no férricos, fundente segun DIN EN 29454-111.2 B 2,5%
(peso % 2,5+ 0,5), en bobinas desechables. Peso: 500 g.

Longitud (mm) 63 mm
Anchura (mm) 863 mm

Altura (mm) 63 mm

Peso (kg) 0,5 kg
Atributo Valor
material Tin/copper
Peso 500 ¢
Diametro 1 mm
contenido de estafio 99.3 %
Versién con fundente Si
Contenido de flujo 25%

GTIN: 4021103501566

Los datos técnicos son valores empiricos segun el estado actual de la produccion y estan sujetos a las tolerancias habituales,
pero no representan propiedades garantizadas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.
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